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1 Opis sistema
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Uponor Siccus Mini je sistem talnega ogrevanja in hlajenja za suho
montaZo, primeren za posodobitev stanovanjskih zgradb. Sistem nudi
talno konstrukcijo nizke viSine z zagotavljanjem popolnega talnega
ogrevanja z minimalnim Stevilom komponent in se lahko uporablja na
razlicnih podlagah.

Dve prefinjeni komponenti: Uponor Siccus Mini je kombinacija
talnega ogrevanja in hlajenja nizke viSine s toplotno prevodno
povrsino in cevjo Uponor Minitec Comfort. Ta sistem omogoca
neposredno polaganje talnih oblog brez estriha za parket, laminat,
ploscice in mehke talne obloge, kot so preproge in vinil.

Prilagodljiva uporaba in enostavno rezanje: plos¢a Siccus Mini je
opremljena z utori za cevi, ki varno drzijo Uponor UFH cevi. Ta plos¢a
je zelo prilagodljiva in je vnaprej opremljena s kanali/utori na zgorniji
strani plosce, ki omogoc&ajo nemoten prehod cevi (kjer je to
potrebno). Ta postopek imenujemo vgradnja s ¢elnim spojem.

Ta nacin vgradnje omogoca enostavno prilagajanje ploS¢ razli¢nim
talnim konstrukcijam. Ce so potrebni dodatni kanali/utori za kreiranje
posebnih oblik zanke, jih je mogoce enostavno izrezati z elektricnim
orodjem za izdelavo utorov PS. Poleg tega ima plo$¢a Siccus Mini tri
dodatne kanale na posamezni strani, ki omogoc¢ajo lazjo izvedbo
dodatnih zank za dovodne cevi.

Polaganje neposredno na ravna tla: Za polaganje plavajocega
laminata, parketa, preproge ali vinila na suhi estrih namestite ploSce
Siccus Mini neposredno na ravna tla in po potrebi dodajte Se dodatno
izolacijo. Prepricajte se, da podlaga ustreza dimenzijskim tolerancam,
dolocenim v standardu EN 18202, tabela 3. Nato vgradite Uponorjeve
cevi za talno ogrevanje z razmikom 100 mm.

Za polaganje keramicnih plo$¢ic, naravnega kamna ali lesenih talnih
oblog prilepite ploS¢e Siccus Mini na podlago, pri Eemer upostevajte
tehni€ne specifikacije proizvajalca lepila. Poleg tega zalepite robni
trak po obodu prostorov in pri vratnih odprtinah.

1.1 Prednosti

*  Optimizirana energijska uc€inkovitost
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. Neposredno polaganje talnih oblog brez dodatnega sloja estriha

\& h RP0000385

. Brez ¢akanja za polaganje zaklju¢ne talne obloge
. Brez usklajevanja del z razli€nimi obrtniki

*  Keramicne plosc¢ice, naravni kamen in lesene talne obloge se
lahko, pod dolo¢enimi pogoji in z uporabo dolo¢ene tehnologije,
polagajo neposredno

*  Optimizirana hidravli¢na zmogljivost sistemov UFH, idealna tako
za prenove kot novogradnje

«  Hitra vgradnja na kompatibilna osnovna tla/pod, brez ¢akanja za
zacetek polaganja zakljuéne talne obloge

Uponor Siccus Mini | Tehnic¢ni podatki |3



1.2 Komponente

OPOMBA!

Za podrobnej$e informacije, obsegu proizvodnega
programa in dokumentacijo obis¢ite Uponorjevo spletno
stran na naslovu: www.uponor.si.

OPOMBA!

Za podrobne informacije o ponudbi izdelkov, dimenzijah
in razpoloZljivosti glejte cenik Uponor.

Plos¢éa Uponor Siccus Mini

RP0000393

Plo$¢a Uponor Siccus Mini je EPS400 plo$¢a razreda 400 kPa z
dimenzijami 1200 x 600 x 15 mm in se lahko namesti na obstojeca
tla. Predizdelana plo$¢a je integrirana z utori za cevi s fiksnim
razmikom med cevmi 100 mm.

Predizdelana aluminijasta folija debeline 0,2 mm na vrhu plosc¢e
zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote. PloS¢a ne potrebuje
dodatne plosc¢e za prenos toplote.

Koristna tlaéna obremenitev do 7,5 kN/m2.

Robna opora Uponor Siccus Mini

RP0000383

Robna opora Uponor Siccus Mini je MDF-trak dimenzij

1000 x 45 x 15 mm in je idealna izbira za namestitev ob robovih sten
in med vratnimi odprtinami. Robna opora se uporablja samo v
primeru, ko se polagajo plos¢ice ali lesene talne obloge, pri
neposrednem polaganju parketa ali laminata pa ni potrebna.

Izolacijska plos¢a Uponor Multi

RP0000396

Izolacijska plos¢a Uponor Multi je toplotno izolacijska plos¢a EPS
400 z merami 1250 x 600 x 15 mm. Plos¢a je idealna za uporabo
pred razdelilnikom, saj omogoca lazjo namestitev grelnih cevi.

Orodje za izdelavo utorov Uponor
Siccus PS

RP0000394

Orodje za izdelavo utorov Siccus PS je orodje za toplotno rezanje za
EPS/XPS. Zasnovan je brez glave in zdruzljiv z glavo Siccus velikosti
16 mm. Orodje za izdelavo utorov deluje pri 230 V in 50/60 Hz.

Uponor Minitec Comfort Pipe

RPO000123

Uponor Minitec Comfort Pipe je zelo fleksibilna cev PE-Xa dimenzije
9,9 x 1,1 mm.

Cev izpolnjuje zahteve za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s
standardom DIN 4726.

Tehnologija spajanja Uponor
OPOMBA!

Uporabljajte samo fitinge, ki jih priporo¢a Uponor ali

njegovi predstavniki.

D

Za spajanje cevi so na voljo ustrezni vija¢ni, zatisni in Q&E spoji.

RP0000316

1.3 Avtorske pravice in odpoved

»Uponor« je zascitena blagovna znamka druzbe Uponor Corporation.

Uponor je pripravil ta dokument izkljuéno za informacijske namene in
slike so namenjene le za predstavitev izdelkov. Vsebina (besedilo in
slike) dokumenta je avtorsko zascitena z zakoni in pogodbenimi
predpisi o avtorski za$citi po vsem svetu. Soglasate, da jih boste pri
uporabi tega dokumenta upoStevali. Spreminjanje ali uporaba
katerega koli dela vsebine za druge namene predstavlja krsitev
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Uponorjevih avtorskih pravic, zas¢itene znamke in ostalih lastninskih
pravic.

Uponor si po najboljSih moceh prizadeva zagotoviti to¢nost tega
dokumenta, vendar podjetje ne garantira ali jam¢&i za natanénost
informacij, ki jih dokument vsebuje.

Uponor si za namene stalnih izboljSav in razvoja pridrZzuje pravico do
sprememb ponudbe izdelkov in povezane dokumentacije brez
predhodnega obvestila.

To je splos$na, vseevropska razli¢ica dokumenta. V tem dokumentu
so lahko prikazani izdelki, ki zaradi tehni¢nih, pravnih, komercialnih
ali drugih razlogov niso na voljo vasi drzavi.

Zato vnaprej preglejte izdelek/cenik Uponor in preverite, ali je izdelek
dobavljiv na vasi lokaciji.

Vedno morate zagotoviti, da sistem ali izdelek izpolnjuje
trenutno veljavne lokalne standarde in predpise.

Uponor ne more zagotoviti polne skladnosti ponudbe izdelkov in
pripadajoc¢e dokumentacije z vsemi lokalnimi predpisi, standardi
ali nacini dela.

V najveéjem dovoljenem obsegu Uponor v zvezi s tem
dokumentom zavraca vsa jamstva, izrazena ali vsebovana, ¢e
zakonodaja ne doloc¢a drugace.

Uponor v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno
posredno, posebno, nakljuéno ali posledi€éno skodo/izgubo, ki
nastane zaradi uporabe ali nezmoznosti uporabe ponudbe
izdelkov in pripadajoc¢e dokumentacije.

Za vsa vpraSanja ali poizvedbe obiscite Uponorjevo spletno mesto ali
se pogovorite z Uponorjevim predstavnikom.
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2 Nacrtovanje/zasnova

2.1 Talne konstrukcije

Glede na vrsto povrsine so na sploSno mozni trije nacini vgradnje (za

vgradnjo sistema Siccus Mini preberite in upoS$tevajte navodila v
Uponorjevih montaznih navodilih).

1. Vgradnja plavajo¢ih tal — parket/laminat: Med zaklju¢no talno
oblogo in plos€¢ami Siccus Mini mora biti obvezno nameséen
logilni sloj.

2. Polaganje ploscic/naravnega kamna ali lesenih talnih oblog:

PloSc¢ice/naravni kamen ali lesene talne obloge lepite
neposredno na plosc¢e Siccus Mini.

3. Polaganje preproge/vinila ali drugih talnih oblog: Namestiti
je treba nosilno podlago, na primer mavéno plos¢o.

Zasnova s parketomzasnova
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SD0000418

Postavka Opis
Obstojeca tla

Plo&¢a Uponor Siccus Mini

PE folija Uponor Multi

Uponor UFH cev (9,9 x 1,1 mm)

Zasnova s parketom
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Oblozna folija Uponor Minitec
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Zasnova s ploS¢icamizasnova
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Postavka Opis
Obstojeca tla

Zasnova mokrih prostorov
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Postavka Opis

A Obstojeca tla

B Lepilo za plos¢o

C Plo&¢a Uponor Siccus Mini

D Temeljni premaz + dvoslojno lepilo z vmesno

vodotesno podlogo (l)

Uponor UFH cev (9,9 x 1,1 mm)

Zasnova s plosc¢icami

Robna opora Uponor Siccus Mini

Oblozna folija Uponor Minitec

—|IT|®|m|m

Vodotesna podloga

Zasnova z lesenimi oblogami
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Postavka Opis
A Obstojeca tla
B Lepilo za plos¢o
(¢} Plos¢a Uponor Siccus Mini
D Temeljni premaz + dvoslojno lepilo z vmesno

zvocéno-izolacijsko podlogo (1)

Uponor UFH cev (9,9 x 1,1 mm)

Lesena tla

Robna opora Uponor Siccus Mini

Plo$¢a Uponor Siccus Mini

Oblozna folija Uponor Minitec

Izravnalna masa + lepilo

—|IZT|®|mm

Zvogno-izolacijska podloga

Uponor UFH cev (9,9 x 1,1 mm)

Zasnova s plos¢icami

Robna opora Uponor Siccus Mini

Oblozna folija Uponor Minitec

IT|IO|MMmMOO|®m| >

Lepilo za plos¢o
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Zasnova s preprogol/vinilomali druge
zasnove talnih oblog
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Tabele za talno konstrukcijo

Kot rezultat kombiniranja izolacij, naslednje konstrukcije izolacij
izpolnjujejo minimalne evropske zahteve glede izolacije (glejte
EN 1264-4 ali EN 15377) za stanovanjske in nestanovanjske

Neposredno lepljenje talne obloge

Zasnova s plos¢icami

Brez sloja za
porazdelitev
obremenitve

S slojem za
porazdelitev
obremenitve

Postavka Opis

A Obstojeca tla

Plos¢a Uponor Siccus Mini

PE folija Uponor Multi

Uponor UFH cev (9,9 x 1,1 mm)

Zasnova s preprogo/vinilom ali druge talne obloge

Oblozna folija Uponor Minitec

B
(¢}
D
E Sloj porazdelitve obremenitve
F
G
)

1) Glejte Knauf Hugo 18 ali Mapei Mapetex.

SD0000420

zgradbe. Potrebne so dodatne informacije o naértovanju za posebne
zahteve glede izolacije in razli¢ne vrste stropov. Treba je zagotoviti,
da je konstrukcija v skladu s standardi DIN 4109.

Zasnova s ploscicami
v mokrih prostorih

Brez sloja za
porazdelitev
obremenitve

Lesena tla

Brez sloja za S slojem za
porazdelitev porazdelitev
obremenitve obremenitve

Neposredno - Zasnova s plos¢icami -
polaganje talne - Lepilo?
obloge brez - Plo&¢&a Uponor Siccus
izolacije Mini

- Lepilo?

- Zasnova s ploscicami
- Lepilo?

- Zvocgno-izolacijska
podloga?

- Lepilo?

- Plos¢a Uponor Siccus
Mini

- Lepilo?

- Lesena tla -
- Lepilo?

- Zvocgno-izolacijska
podloga?

- Lepilo?

- Plos¢a Uponor Siccus
Mini

- Lepilo?

Toplotna izolacija — - Zasnova s ploS¢icami
- Sloj porazdelitve
obremenitve”)

- Uponor Multi folija iz

Izolacija je mozna,
vendar le v kombinaciji s
slojem za porazdelitev
obremenitve”)

- - Lesena tla

- Sloj porazdelitve
obremenitve”
- Uponor Multi folija iz

PE 0,2 mm PE 0,2 mm

- Plo$¢a Uponor Siccus - Plos¢a Uponor Siccus

Mini Mini

- Izolacija EPS- - Izolacija EPS-

DEO/XPS/PUR DEO/XPS/PUR
Zvocna izolacija — - Zasnova s plo$¢icami  Izolacija je mozna, - - Lesena tla

- Sloj porazdelitve
obremenitve”)

- Uponor Multi folija iz
PE 0,2 mm

- Plos¢a Uponor Siccus
Mini

- Izolacija Knauf WF
(lesna vlakna)"

vendar le v kombinaciji s
slojem za porazdelitev
obremenitve"

- Sloj porazdelitve
obremenitve”

- Uponor Multi folija iz
PE 0,2 mm

- Plo$¢a Uponor Siccus
Mini

- Izolacija Knauf WF
(lesna vlakna)"

EPS-DEO: = 100/< 50
XPS: 2 400/< 50

Dodatna izolacija —
CS (10) (kPa)/

- EPS-DEO: = 100/< 50

XPS: =2 400/< 50

visina (mm) PUR: 2 150/< 50 PUR: = 150/< 50
Lesna vlakna: = 150/ Lesna vlakna: = 150/
<10 <10

Visina talne Plos¢ice 2 10 mm N Plos¢ice = 10 mm Lesenatla=10 mm D)

obloge Naravni kamen = 10 mm Naravni kamen = 10 mm

Zasnova s Plos¢ice 100 - 600 mm 1) Ploscice 100 - 600 mm  — 1

plos¢icami Naravni kamen 100 - Naravni kamen 100 -

Format 600 mm 600 mm
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Zasnova s plosc¢icami Zasnova s ploSéicami Lesena tla
v mokrih prostorih

Brez sloja za S slojem za Brez sloja za Brez sloja za S slojem za
porazdelitev porazdelitev porazdelitev porazdelitev porazdelitev
obremenitve obremenitve obremenitve obremenitve obremenitve

Koristna tlaéna 2,0 kN/m? ali 2,0 kN 2,0 kN/m? ali 1,0 kN" 2,0 kN/m? ali 2,0 kN 2,0 kN/m? ali 2,0 kN 2,0 kN/m? ali 1,0 kN
obremenitev/

tockovna

obremenitev

1) Glejte Knauf Hugo 18 ali Mapei Mapetex.
2) Za lepilni sistem Mapei glejte poglavje: Neposredno polaganje ploscic.

. Pod plo$¢o Uponor Siccus uporabite najveé eno dodatno plast . Za obremenitve, visje od 2 kN/m? in/ali velike to¢kovne
izolacije, da preprecite "nalaganje" toleranc izolacije. obremenitve se obrnite na proizvajalca sloja za porazdelitev

+  Ne uporabljajte mehkih izolacijskih materialov, kot so mineralna obremenitve in pridobite njegovo odobritev.

vlakna. «  Za specifikacije velikosti plos¢ic glejte tehni¢na navodila za

+  Upostevajte najvisjo dovoljeno temperaturo za grelni sloj, zlasti namestitev za Knauf.

sloja za porazdelitev obremenitve, kot je mavec.

Plavajo¢a talna obloga

Parket/laminat s klik sistemom Vse obloge
Brez sloja za porazdelitev obremenitve S slojem za porazdelitev obremenitve

(o] [}
Neposredno - Parket/laminat s klik sistemom - Vse obloge
polaganje talne - Uponor Multi folija iz PE 0,2 mm - Sloj porazdelitve obremenitve’
obloge brez - Plo$¢a Uponor Siccus Mini - Uponor Multi folija iz PE 0,2 mm
izolacije - Plos¢a Uponor Siccus Mini
Toplotna izolacija - Parket/laminat s klik sistemom - Vse obloge
- Uponor Multi folija iz PE 0,2 mm - Sloj porazdelitve obremenitve®
- Plo$¢a Uponor Siccus Mini - Uponor Multi folija iz PE 0,2 mm
- Izolacija XPS - Plo&&a Uponor Siccus Mini
- Izolacija EPS-DEO/XPS/PUR
Zvocna izolacija - Parket/laminat s klik sistemom - Vse obloge
- Uponor Multi folija iz PE 0,2 mm - Sloj porazdelitve obremenitve’
- Plos¢a Uponor Siccus Mini - Uponor Multi folija iz PE 0,2 mm
- |zolacija Knauf WF (lesna vlakna)" - Plos¢a Uponor Siccus Mini
- Izolacija Knauf WF (lesna vlakna)"
Dodatna izolacija XPS: 2 400/< 50 EPS-DEOQ: = 100/< 50
CS (10) (kPa)/ XPS: 2 400/< 50
vi§ina (mm) PUR: 2 150/< 50
Lesna vlakna: =2 150/< 10
Visina talne Parket 2 12 mm D
obloge Laminat = 8 mm
Zasnova s - 1)
plos¢icami
Format
Koristna tlacna 2,0 kN/m2 ali 2,0 kN 2,0 kN/m2 ali 1,0 kN"
obremenitev/
to¢kovna

obremenitev

1) Glejte Knauf Hugo 18 ali Mapei Mapetex.
2) Za lepilni sistem Mapei glejte poglavje: Neposredno polaganje plosc¢ic.

. Pod plos€o Uponor Siccus uporabite najve¢ eno dodatno plast . Upostevajte najvisjo dovoljeno temperaturo za grelni sloj, zlasti
izolacije, da preprecite "nabiranje" toleranc izolacije. sloja za porazdelitev obremenitve, kot je mavec.

. Ne uporabljajte mehkih izolacijskih materialov, kot so mineralna
vlakna.
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»  Zaobremenitve, vi§je od 2 kN/m? in/ali velike tockovne
obremenitve se obrnite na proizvajalca sloja za porazdelitev
obremenitve in pridobite njegovo odobritev.

2.2 Nosilna podlaga

Pri vgradnji na strope z lesenimi tramovi ali obstojece talne obloge je
treba zagotoviti ravno podlago, $e posebej pri suhomontaznih
plos&ah (suhi estrih). Ce podlaga ni ravna, je potreben izravnalni sloj.
V primeru kakrsnih koli nejasnosti se posvetujete s proizvajalcem
suhomontaznih ploS¢ za suhi estrih. Poleg tega med postopkom
izdelave tal upoStevajte zahteve glede toplotne izolacije in izolacije
proti udarnemu zvoku.

Trije na€ini nanasanja izravnalnega sloja na podlago:

Ce nosilna podlaga ne ustreza zahtevanim tolerancam glede
ravnosti, je potreben sloj izravnalne mase za izravnavo povrsine. To
velja tako za lesene kot betonske strope v novogradnjah in obstojecih
zgradbah. PosSkodovane talne deske v starejSih zgradbah je, na
primer, morda treba popraviti, odvisno od njihovega stanja.

Preden ukrepate, se prepri¢ajte, da so talne deske v dobrem stanju,
varno pritriene in vzdrzijo obremenitev. Neravne dele lahko v¢€asih
odpravite s ponovnim privijanjem talnih desk, morebitne razpoke ali
luknje zaradi gr¢ pa je treba popraviti.

Sele ko je to izpolnjeno, lahko nadaljujete z namestitvijo plos& Siccus
Mini. Glede na potrebno viSino izravnave lahko uporabite naslednje
metode izravnave podlage:

Nosilna podlaga:

Nosilna podlaga zagotavlja temeljno osnovo za sistem Siccus Mini.
Izvajalec mora preveriti ustreznost in ravnost podlage ter zagotoviti,
da je brez vdolbin in Sibkih tock. Podlaga mora biti suha. Odpraviti je
treba vse neravne predele ter odstraniti cevi, kable ipd. Vse razpoke
je treba ustrezno zapolniti. Toleranca ravnosti nosilne podlage mora
biti v skladu s standardom DIN EN 18202.

00000242

Postavka Vrednost
1 (m) 0,1 1 4 10 15
t najv. (mm) 1 3 9 12 15

Za parket/ laminat je dovoljena konstrukcija iz lesenih tramov z
najvedjim odklonom 1/500.

Prepri€ajte se, da je konstrukcija iz lesenih tramov v dobrem stanju.
Po potrebi se posvetujte s strokovnjakom in ga vkljucite v projekt.

«  Specifikacije velikosti ploS¢ic si oglejte v tehni€nih navodilih za
namestitev Knauf.

Zatesnjeno suho polnilo s pokrivho
plosc¢o

_

Pogoji za podlago: po namestitvi pokrivne plosc¢e in
samorazlivne izravnalne mase je treba opraviti temeljit
strokovni pregled ustreznosti, da se Se pred namestitvijo
sistema Siccus Mini zagotovi kakovost, stabilnost in
varnost.

J
C

oY
w
]
]

'SD0000400

Postavka Opis

Tla iz lesenih tramov

Parna zapora

Samoizravnalna masa

Prekrivna plo$¢a (glejte specifikacije proizvajalca)

Plos¢a Uponor Siccus Mini
Uponor UFH cev (9,9 x 1,1 mm)

Cez obnovljene talne deske in tudi po stenah, glede na zahteve,
namestite za$&itno plast, na primer bitumenski papir. Ce tla v kleti
nimajo zadostne izolacije ali betonski stropi niso popolnoma suhi, je
treba namestiti zas¢itno folijo proti vlagi, da se prepreci dvig vlage.
Glede debeline izravnalnega sloja se posvetujte s proizvajalcem.
Nato je treba tla obloziti s pokrivnimi plo§¢ami za varno hojo med
vgradnjo talnega ogrevanja in sloja za porazdelitev obremenitve.

MM o|IO|®|>
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Izravnalno polnilo
& Pogoji za podlago: specifikacije izravnalnega polnila je
treba potrditi s strokovnim pregledom, da se Se pred

namestitvijo sistema Siccus Mini zagotovi kakovost,
stabilnost in varnost.

g g

uJ

SD0000398

Postavka Opis

A Tla iz lesenih tramov

B Izravnalno polnilo

C Plos¢a Uponor Siccus Mini

D Uponor UFH cev (9,9 x 1,1 mm)

Neenakomerna betonska etazna plosca
z izravnalnim estrihom

A

Stanje podlage je treba potrditi s temeljitim strokovnim
pregledom, da se Se pred namestitvijo sistema Siccus
Mini zagotovi kakovost, stabilnost in varnost.

§
%

/|

SD0000399

Postavka Opis

A Betonska tla

B Izravnalni estrih

(e} Plos¢a Uponor Siccus Mini

D Uponor UFH cev (9,9 x 1,1 mm)

Za ta namen so primerni anhidritni estrihi ali sinteti¢ni estrihi za hitro
vgradnjo. Upostevajte navodila proizvajalca glede pripravljenosti za
vgradnjo, vkljuéno z ravnjo preostale vlage v izravnalnem sloju in
vsemi zahtevami za osnovne premaze ali sredstva za lepljenje na
grobe etazne plosce. Poleg tega uposStevajte dodatno obremenitev
lahkih konstrukcij etaznih ploS¢.

2.3 Metoda neposredne vgradnje ploscic/naravnega kamna/lesene

talne obloge

Metoda neposredne vgradnje plos&ic, naravnega kamna in lesenih
talnih oblog Uponor Siccus Mini je bila temeljito preizku$ena s tipskim
testiranjem v sodelovanju s proizvajalcem Mapei.

V spodniji tabeli so predstavljene podlage ter ustrezni osnovni
premazi in lepila Mapei:
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Suhe prostori

Talna konstrukcija Temeljni premaz Lepilna malta/ve¢ Lepilna malta/ve¢ Dodatne
predlogov za predlogov za hitro komponente
standardno lepljenje
lepljenje

1) lepilo za polaganje PloSéa Uponor Siccus Mini in Robna opora Uponor Siccus Mini na podlago

Vpojna podlaga Cement Primer G Ultralite S1 Flex Ultralite S1 Flex -

Primer G Pro ZERO Quick

Eco Prim T Plus Ultralite S2 Flex Ultralite S2 Quick
Keraflex Maxi S1 Keraflex Quick S1
ZERO Keraquick Maxi S1

Ultrabond Eco P16
(za popolnoma
ravna cementna tla)

Anhidritna podlaga  Eco Prim T Plus Ultralite S1 Flex Keraflex Quick S1 -
ZERO Keraquick Maxi S1
Ultralite S2 Flex Ultralite S1 Flex
Quick
Ultralite S2 Flex
Quick
Nevpojna podlaga - Ultracare HD Ultrabond Eco PU - -
Cleaner 2K
Ultrabond Eco S955
1K

2.1) Neposredno polaganje keramike/naravnega kamna na Plo$¢a Uponor Siccus Mini in Robna opora Uponor Siccus Mini
Velikost ploscic: od 250 x 250 mm do 600 x 600 mm

- Eco Prim Grip Plus  Ultralite S2 Flex Ultralite S2 Flex -
Ultrabond Eco PU  Quick

2K
Za aplikacije, kjer je zahtevan tanjSi - - Kerabond T z - -
sloj dodatkom lIsolastic

2.2) Fuge med ploséicami

- Najmanjsa Sirina fuge znasa od 3 do 4 mm, odvisno od velikosti —
plo&¢ic, z uporabo fugirne mase MAPEI Ultracolor Plus ali
Kerapoxy Easy Design. Mapesil LM, Mapesil Tile Matt ali
Mapesil Stone Matt.

3) Neposredno polaganje lesenih talnih oblog na Plo§¢a Uponor Siccus Mini in Robna opora Uponor Siccus Mini
Nanesti je treba 2 sloja lepila

1. sloj lepila Temeljni premaz ni Ultrabond P902 2K -
priporoc¢en Ultrabond P 913 2K Plus
Ultrabond Eco P909 2K
Zvoc&no-izolacijska podloga - - Mapesonic CR, ki
ga nanesemo z 1-
milimetrsko zobato
lopatico z
Ultrabond ECO P90
9 2K ali katerim koli
dvokomponentnim
lepilom za parket
Mapei.
2. Sloj lepila Temeljni premaz ni  Ultrabond P902 2K -
priporoc¢en Ultrabond P 913 2K Plus

Ultrabond Eco P909 2K
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Mokri prostori

Talna konstrukcija Temeljni premaz Lepilna malta/ve¢ Lepilna malta/ve¢ Dodatne
predlogov za predlogov za hitro komponente
standardno lepljenje
lepljenje

1) lepilo za polaganje PloSéa Uponor Siccus Mini in Robna opora Uponor Siccus Mini na podlago

Vpojna podlaga Cement Primer G Ultralite S1 Flex Ultralite S1 Flex -
Primer G Pro ZERO Quick
Eco Prim T Plus Ultralite S2 Flex Ultralite S2 Quick
Keraflex Maxi S1 Keraflex Quick S1
ZERO Keraquick Maxi S1

Ultrabond Eco P16
(za popolnoma
ravna cementna tla)

Anhidritna podlaga  Eco Prim T Plus Ultralite S1 Flex Keraflex Quick S1 -
ZERO Keraquick Maxi S1
Ultralite S2 Flex Ultralite S1 Flex
Quick
Ultralite S2 Flex
Quick
Nevpojna podlaga - Ultracare HD Ultrabond Eco PU  Ultrabond Eco P16 —
Cleaner 2K

2) Neposredno polaganje keramike/naravnega kamna na PloS¢a Uponor Siccus Mini in Robna opora Uponor Siccus Mini
Velikost ploscic: od 250 x 250 mm do 600 x 600 mm

1. sloj lepila - Ultrabond Eco PU 2K ali Adesilex G19 -

Vodotesna membrana Mapeguard UM 35
ali Mapeguard WP
200

Lepljenje vodotesne
membrane:
Mapeband W ali
Mapeband EASY
Mapeguard WP

Za tesnenje
razteznih spojev:
Mapesil LM ali
Mapesil Tile Matt

2. sloj lepila - Keraflex Maxi S1 ZERO ali Keraflex Quick S1 -

3) Fuge med ploscicami

Zapolnite fuge (najmanj 4 mm) - Ultracolor Plus (barve po vasi izbiri) ali Kerapoxy Easy Design -

Preberite in upostevajte tehni¢no dokumentacijo Mapei.

2.4 Diagrami za dimenzioniranje

Kopalnice, tusi, straniS¢a in podobni prostori so izkljuceni pri V nacinu hlajenja je temperatura dovoda vode odvisna od

dolo¢anju predvidene temperature pretoka. temperature rosiS¢a, zato je treba namestiti tipalo vlaznosti.

Mejnih krivulj ni dovoljeno preseci. Naslednji rezultati diagramov so to¢ni in v skladu s standardom EN
1264.

Ady g je mogoce najti prek mejne krivulje za zasedeno obmodje z
najmanjsim razmikom med cevmi.

Najvecja predvidena temperatura dovoda vode mora biti:
A'BV,des = A'BH,G,"' A9 +2,5K.

Okrajsave

Te okrajSave se uporabljajo v naslednjih diagramih:
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Okrajsave Enota Opis

Af maks m?2 Najvecja povrSina obmocja ogrevanja/hlajenja

oS W/m? Specifi¢na toplotna mo¢ vgrajenih sistemov hlajenja

Odes W/m?2 Nacrtovana specifi¢na toplotna mo¢ sistemov talnega ogrevanja

dG,maks W/m? Najvisja dovoljena specifitna toplotna mo¢ sistemov talnega ogrevanja

qu W/m? Specifi¢na toplotna mo¢ vgrajenih sistemov ogrevanja

an W/m? Standardna toplotna mo¢ sistemov talnega ogrevanja

R\s m2 K/IW Toplotna upornost talne obloge
Efektivna toplotna upornost talne obloge (previeka)

Ry ins m2 K/IW Toplotna upornost toplotne izolacije

Sy mm Debelina plasti nad cevjo

T cm Razmak med cevmi

OF maks. °C Najvisja temperatura tal

S °C Povpre¢na temperatura grelnega medija

b2 °C Standardna notranja temperatura v prostoru

AY, K Temperaturna razlika med prostorom in hladilnim medijem za sisteme
hlajenja

Adc N K Standardna temperaturna razlika med prostorom in hladilnim medijem za
sisteme hlajenja

ASy K Temperaturna razlika med grelnim medijem in prostorom

Ady 6 K Mejna temperaturna razlika med grelnim medijem in prostorom za sisteme

talnega ogrevanja

Ady K Standardna temperaturna razlika med grelnim medijem in prostorom za
ogrevalne sisteme, z izjemo talnega ogrevanja

Ay ges K Nacrtovana temperaturna razlika med temperaturo dovoda grelnega
medija in temperaturo v prostoru s sistemi talnega ogrevanja, dolo¢ena
glede na prostor s Qmaks

A W/mK Toplotna prevodnost
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Uporaba sistema Uponor Siccus Mini: Neposredno polaganje talnih oblog iz
ploséic/naravnega kamna (su = 10 mm z Au = 1 W/mK) z vgrajeno cevjo Uponor
Minitec Comfort 9,9 x 1,1 mm
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/ _— — oK
20 - / LT // = // _///E;—(OT A;ﬂ(;: 4K
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=
—
0
_—
_—
0.05 - //
/
0.10 - _
\ \
e —
0.15 — 0
/« O
/ - 0.05 5] _
Y\ Y\
——-————————————7/——————————————————-——- -10.10 b b
Postavka Enota Opis E — primer
A Wim? Specificen ucinek ogrevanja ali Plosgice (3: s,=10 mm, Au = 1 W/mK), neposredno lepliene (2) na
hlajenja [q4 ali qc] plos¢e Uponor Siccus Mini z vgrajenimi cevmi Uponor Minitec
B m2K/W Toplotna upornost [R, g] Comfort 9,9 x 1,1 mm (1).
C - Ogrevanje e gy =83 W/m?(za A8y, = 14 K, omejitev za T,,,,)
T {cm) qu (Wim?) Adyx (K) " Mejna krivulja velja za 9, 20 °C in 9 mac. 29 °C ali 9,24 °C in 95
10 82,8 14,32 maks. 33 °C
D - Hlajenje
T (cm) qc (W/m?) Adcy (K)
10 34,2 8
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Uporaba sistema Uponor Siccus Mini: Neposredno polaganje lesenih ploS¢€ (su =
10 mm z Au = 0,1 W/mK) z vgrajeno cevjo Uponor Minitec Comfort 9,9 x 1,1 mm
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Postavka Enota Opis E — primer
A Wim? Specificen ucinek ogrevanja ali Lesene plo$ge (3: s,=10 mm, A,=0,1 W/mK), neposredno lepljene (2:
hlajenja [q, ali qc] dva sloja lepila z vmesno spojno podlogo) na plo§¢e Uponor Siccus
B m2K/W Toplotna upornost [R, g] Mini z vgrajenimi cevmi Uponor Minitec Comfort 9,9 x 1,1 mm (1).
C - Ogrevanje * gy =83 W/m?2(za A8y = 20 K)
T (cm) qu (Wim?) Ay (K) " Mejna krivulia velja za 9, 20 °C in 9 na. 29 °C ali 9,24 °C in 9
10 88,1 21,42 maks. 33 °C
D - Hlajenje
T (cm) qc (W/m?) Adcy (K)
10 26,5 8
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Uporaba sistema Uponor Siccus Mini: vse druge obloge z mavéno plos¢o (su =
18 mm z Au = 0,38 W/mK) z vgrajeno cevjo Uponor Minitec Comfort 9,9 x 1,1 mm
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Postavka Enota Opis E — primer
A W/m? Specificen ucinek ogrevanja ali Plosgice (5: s,=10 mm), prilepljene (4) na mavéno podlago Knauf
hlajenja [qy ali qc] Hugo (3: s,=18 mm, A,= 0,38 W/mK) na PE-foliji (5: s=0,2 mm) na
B m2K/W Toplotna upornost [R,g] plosc¢i Uponor Siccus Mini z vgrajenimi cevmi Uponor Minitec Comfort
C - Ogrevanje 9,9 1,1 mm (1).
T (cm) au (Wlmz) A"H,N (K) . qy = 52 W/m2 (za ABH =20 K)
10 91,1 29,16 ") Mejna krivulja velja za 9; 20 °C in 9¢ k. 29 °C ali 9 24 °C in 9
D - Hlajenje maks. 33 °C
T (cm) qc (W/m?) Adcy (K)
10 20,5 8
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Uporaba sistema Uponor Siccus Mini: Plavajoca tla z laminatom/parketom (su =
8 mm z Au = 0,08 W/mK) z vgrajeno cevjo Uponor Minitec Comfort 9,9 x 1,1 mm
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Postavka Enota Opis F — primer
A W/m? Specificen ucinek ogrevanja ali Plavajogi laminat (3: s,=8 mm, A,=0,08 W/mK) na PE-foliji (2:
hlajenja [qy ali qc] s=0,2 mm) na plo&&i Uponor Siccus Mini z vgrajenimi cevmi Uponor

B m2K/W Toplotna upornost [Ry g] Minitec Comfort 9,9 x 1,1 mm (1).
C - Ogrevanje e gy =59 W/m? (za ASy = 20 K)

T (cm) qu (Wim?) Adyx (K) " Mejna krivulja velja za 9, 20 °C in 9 . 29 °C ali 9,24 °C in 9.
10 86,3 34,44 ke, 33 °C
D - Hlajenje

T (cm) qc (W/m?) Adcy (K)

10 17,2 8
E — primer

Plavajo¢ laminat (3: s,=8 mm, A,=0,08 W/mK) na PE-

foliji + zvo¢noizolacijska pena (2: s=0,2 mm + s=1,6 mm) na plos¢i
Uponor Siccus Mini z vgrajenimi cevmi Uponor Minitec Comfort
9,9 x 1,1 mm (1).

«  qu=51 W/m?(za A, = 20 K)
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2.5 Diagrami tlacnih padcev
Uponor Minitec Comfort Pipe
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Postavka Enota Opis

A kag/h Masni pretok

B R Gradient tlaka
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3 Vgradnja

3.1 Postopek vgradnje

OPOMBA!

Vgradnjo mora izvesti kvalificirana oseba v skladu z
lokalnimi standardi in predpisi.

OPOMBA!

Obloge iz plos€ic/ naravnega kamna zahtevajo dodatne
korake vgradnje v primerjavi z oblogami iz parketa/
laminata. Glejte in sledite navodilom v montaznih
navodilih.

Priporo¢amo, da vedno preberete in upostevate navodila v ustreznih
Uponorjevih montaznih navodilih.

1. Vgradnja robnih trakov

510000624

2. Vgradnja plos¢

| 25/ [TT7T777

~
10000860

3. Vrezovanje utorov

=

<>
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4 Tehnicni podatki

4.1 Tehni€ne informacije

Uponor Siccus Mini

Opis Vrednost Vrednost

Ime izdelka Plo$¢a Uponor Siccus Mini Robna opora Uponor Siccus Mini
Material EPS 400 kPa Sintetiéna vlakna visoke gostote
Mere 1200 x 600 x 15 mm 1000 x 45 x 15 mm

Najv. spremenljiva obremenitev 7,5 kN/m? 7,5 kN/m?

Toplotna prevodnost 0,032 W/mK -

Toplotna upornost 0,60 m*K/W -

Pozarna odpornost (glejte EN 13501-1) Razred E Razred E

Razmak med cevmi 100 mm -

Vrsta sistema

Sistem za suho montazo

Sistem za suho montazo

Sloj porazdelitve obremenitve

Glejte talno konstrukcijo vrste 2.1

Glejte talno konstrukcijo vrste 2.1

Uponor Minitec Comfort Pipe

Opis
Ime izdelka

Vrednost
Uponor Comfort Pipe 9,9 x 1,1 mm

Dimenzija cevi

9,9x 1,1 mm

Dolzina cevi 60; 120; 240; 480 m
Material PE-Xa, Stiriplastna cev
Barva Naravna z modro vzdolzno ¢rto

Proizvodnja

Glejte EN ISO 15875

Certifikati

DIN CERTCO

Podrocje uporabe

Razred 4/6 barov (EN ISO 15875)

Maks. obratovalna temperatura
1)

90 °C (EN ISO 15875)

Najv. obratovalni tlak

6 barov pri 70 °C

Spoji cevi Vija¢ni spoj Uponor
Tehnologija Uponor Q&E

Teza 0,039 kg/m

Prostornina vode 0,044 l/m

Tesnost kisika

Glejte ISO 17455; DIN 4726

Gostota

0,934 g/cm?/bolj prilagodljiva

Razred gradbenega materiala

E v skladu z EN 13501-1

Min. polmer upogibanja

8xd pri prostem upogibanju (krivljenje z roko) (80 mm)

5xd pri podprtem upogibanju (uporaba lokov/drzal cevi) (50 mm)

Hrapavost cevi

0,007 mm

NajboljSa temperatura za vgradnjo

>20°C

UV-zascita

Neprozoren karton (preostale koli¢ine shranite v kartonsko $katlo)

1) Kjer je v tabeli prikazana ve¢ kot ena obratovalna temperatura za
katerikoli razred, se morajo Casi sestevati (npr. temperaturni
obratovalni profil za 50 let za razred 5 je: 14 let temperatura 20 °C,
nato 25 let temperatura 60 °C, nato 10 let temperatura 80 °C, ter 1

leto 90 °C in 100 ur 100 °C).

20| Uponor Siccus Mini | Tehni¢ni podatki



UPONO(

Generalni zastopnik druzbe

Uponor v Sloveniji, DOM-TITAN -

d.d. [=]asia[s]
Kovinarska cesta 28

1241 Kamnik

Slovenija E o

1186852 v1_09_2025_SI Uponor si pridrzuje pravico do sprememb teh navodil brez predhodne .
Production: Uponor / SKA najave, na racun politike stalnih izbolj$av in razvoja. www.uponor.com/sl-si



	Uponor Siccus Mini
	Kazalo vsebine
	1 Opis sistema
	1.1 Prednosti
	1.2 Komponente
	Plošča Uponor Siccus Mini
	Robna opora Uponor Siccus Mini
	Izolacijska plošča Uponor Multi
	Orodje za izdelavo utorov Uponor Siccus PS
	Uponor Minitec Comfort Pipe
	Tehnologija spajanja Uponor

	1.3 Avtorske pravice in odpoved

	2 Načrtovanje/zasnova
	2.1 Talne konstrukcije
	Zasnova s parketomzasnova
	Zasnova s ploščicamizasnova
	Zasnova mokrih prostorov
	Zasnova z lesenimi oblogami
	Zasnova s preprogo/vinilomali druge zasnove talnih oblog
	Tabele za talno konstrukcijo
	Neposredno lepljenje talne obloge
	Plavajoča talna obloga


	2.2 Nosilna podlaga
	Zatesnjeno suho polnilo s pokrivno ploščo
	Izravnalno polnilo
	Neenakomerna betonska etažna plošča z izravnalnim estrihom

	2.3 Metoda neposredne vgradnje ploščic/naravnega kamna/lesene talne obloge
	Suhe prostori
	Mokri prostori

	2.4 Diagrami za dimenzioniranje
	Okrajšave
	Uporaba sistema Uponor Siccus Mini: Neposredno polaganje talnih oblog iz ploščic/naravnega kamna (su = 10 mm z λu = 1 W/mK) z vgrajeno cevjo Uponor Minitec Comfort 9,9 × 1,1 mm
	Uporaba sistema Uponor Siccus Mini: Neposredno polaganje lesenih plošč (su = 10 mm z λu = 0,1 W/mK) z vgrajeno cevjo Uponor Minitec Comfort 9,9 × 1,1 mm
	Uporaba sistema Uponor Siccus Mini: vse druge obloge z mavčno ploščo (su = 18 mm z λu = 0,38 W/mK) z vgrajeno cevjo Uponor Minitec Comfort 9,9 × 1,1 mm
	Uporaba sistema Uponor Siccus Mini: Plavajoča tla z laminatom/parketom (su = 8 mm z λu = 0,08 W/mK) z vgrajeno cevjo Uponor Minitec Comfort 9,9 × 1,1 mm

	2.5 Diagrami tlačnih padcev
	Uponor Minitec Comfort Pipe


	3 Vgradnja
	3.1 Postopek vgradnje

	4 Tehnični podatki
	4.1 Tehnične informacije
	Uponor Siccus Mini
	Uponor Minitec Comfort Pipe






